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Puszka mosiezna serii V200 Slim E4 LE/Cu —

prod. Electraplan Termeloe -

karta katalogowa.

Kwadratowa, mosiezna puszka podtogowa do montazu w wylewce betonowej.

Zasilanie puszki — rurkami.
Przygotowana pod montaz 4 dowolnych gniazd standardu M45 (45 x 45 mm).
Z uchylnym wypustem w dekielku na wyprowadzenie przewoddw z puszki.

Podstawowe parametry:

- materiat: podstawa: blacha stalowa; dekielek: mosigdz (Cuzn)
- wymiary: 200 x 200 mm
- min. zagtebienie puszki: 71 mm



- ukfad gniazd: skosny

- dekielek uchylny

- zagtebienie w dekielku: ca. 10,5 mm

- cieisze wypetnienie - po wklejeniu w dekielek twardej podktadki (pcv, panel, mdf)
- min. obcigzalno$¢: 1500 N

- montaz 4 dowolnych gniazd M45.

Uwaga: identyczna puszka dostepna w wykonaniu z blachy nierdzewne;.
Oznaczenie puszki z blachy nierdzewnej: V200 Slim E4 LE/E3.



